Hongze Electronics亮相莫斯科，专注多层精密PCB制造

摘要： Hongze Electronics 携多层线路板核心技术亮相俄罗斯电子展，展示了其在通信、工业控制、智能产品领域的PCB解决方案。以严格品控致力于为俄罗斯客户提供高可靠性的电路板制造服务。

正文：

近日，在莫斯科举行的俄罗斯国际电子元器件展（ExpoElectronica）上，专业PCB制造商Hongze Electronics 携其核心产品——精密多层线路板正式亮相。

作为一家专注于多层板加工的企业，Hongze Electronics 展示了从1层到20层不等的高精度PCB产品，广泛应用于通信、人工智能、航空航天、工业控制及汽车电子等领域。公司依托自动化生产线，实现了对线路层间对准度和阻抗控制的精确把控，确保产品在复杂环境下的稳定运行 。

Hongze Electronics 的展位吸引了众多俄罗斯本土采购商的关注。面对俄罗斯市场对电子元件本土化替代及高性能需求的增长，Hongze致力于提供从样板到批量生产的快速交付服务，助力客户缩短研发周期，提升产品竞争力 。
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图片及说明

 Hongze Electronics 现代化的生产车间内，技术人员正在确保多层板在高温高压下的层间结合力与可靠性，目前月产能可达10万平方米，能从容应对海外市场的批量订单需求。

Hongze Electronics была представлена в москве и сосредоточена на многослойном производстве PCB

Краткое изложение: Hongze Electronics представляет российскую электронную выставку с многослойными электронными платами, показывая свои решения в области коммуникаций, промышленного контроля, интеллектуальной продукции. Специализируясь на производстве высоконадежных электронных плат для российских клиентов.

Текст:

На недавнем российском международном выставке электронных инструментов (ExpoElectronica), проводимом в москве, был официально представлен профессиональный производитель PCB Hongze Electronics со своей основной продукцией — тонкой многослойной схемой.

Как компания, специализирующаяся на многослойной переработке плат, Hongze Electronics демонстрирует высококачественную продукцию PCB, от 1 до 20 уровней, широко применяемую в таких областях, как коммуникация, искусственный интеллект, аэрокосмическая промышленность, промышленный контроль и автомобильная электроника. Компания, опираясь на автоматизированную производственную линию, реализует точный контроль над регулированием межэтажного горизонта и импедансом, обеспечивая стабильное функционирование продукции в сложных условиях.

Витрина Hongze Electronics привлекла внимание многих российских покупателей. В связи с ростом местной замены электронных компонентов на российском рынке и высоким спросом на производительность, Hongze стремится обеспечить быструю доставку услуг от прототипа до серийного производства, помогая клиенту сократить цикл исследований и разработок и повысить конкурентоспособность продукции.
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Фотография и описание

В современных производственных цехах Hongze Electronics техники обеспечивают взаимосвязь и надежность многослойных плит между слоями под высоким давлением и высокой температурой, и в настоящее время месячный период может достигать 100 000 кв.м, что позволит снизить спрос на заказы на заграничных рынках.

Hongze Electronics made its debut in Moscow, focusing on the manufacturing of multi-layer precision PCBs.

Abstract: Hongze Electronics showcased its core multi-layer circuit board technology at the Russian Electronics Exhibition, presenting its PCB solutions in the fields of communication, industrial control, and intelligent products. With strict quality control, it is committed to providing high-reliability circuit board manufacturing services for Russian customers. 

Recently, at the ExpoElectronica, a Russian international electronic component exhibition held in Moscow, the professional PCB manufacturer Hongze Electronics officially presented its core product - precision multilayer circuit boards.

As an enterprise specializing in multilayer board processing, Hongze Electronics showcased high-precision PCB products ranging from 1 layer to 20 layers, which are widely used in communication, artificial intelligence, aerospace, industrial control, and automotive electronics, etc. The company relies on an automated production line to precisely control the alignment accuracy and impedance of the circuit layers, ensuring the stable operation of the products in complex environments.

The booth of Hongze Electronics attracted the attention of many local Russian buyers. Facing the growth of the Russian market's demand for local electronic component substitution and high performance, Hongze is committed to providing rapid delivery services from prototypes to mass production, helping customers shorten the R&D cycle and enhance product competitiveness.

[image: image3.jpg]COMPANY EXHIBITION





Pictures and Descriptions

In the modern production workshop of Hongze Electronics, technicians are ensuring the inter-layer bonding strength and reliability of the multi-layer boards under high temperature and high pressure. Currently, the monthly production capacity can reach 100,000 square meters, enabling it to handle the batch order demands from overseas markets with ease.

